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投资者关系活动记录表

编号：2026-004

投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐ 分析师会议

☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会

☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动

现场参观

☐ 其他

参与单位名称及人员姓

名

富国基金 罗松

昱奕资产 李奕霖

长江资管 施展

宝盈资本 朱凯

博善资本 刘世昌

歌汝资本 武子皓

中信证券 安家正

深圳市运动控制产业协会 苏美萍

深圳市运动控制产业协会 黄小梅

深圳市运动控制产业协会 翟羽佳

时间 2026年4月29日

地点 深圳市南山区粤兴一道香港科技大学产学研大楼五楼

上市公司接待人员姓名 副总经理李泽源先生、董事会秘书李小虎先生



投资者关系活动主要内

容介绍

1、公司今年一季度及去年的整体业绩表现如何？业务结构发

生了什么变化？

（李小虎先生）公司25年报、26年一季报昨天盘后已提交并披

露。2025年度与2026年一季度营收、利润都保持了较好的增长。公

司目前营收规模还比较小，以往在一年的几个季度中常会呈现出一

定波动，且一季度收入相对偏低。所以一季度客观来讲，本来就有

基数较低的前提。此外25年下半年开始，有些市场领域也发生了一

些积极的变化，这个变化在一季度仍然在延续，这些导致26年一季

度的增速表现是比较好的。

（李泽源先生）公司业务一直是运控核心部件与系统，当然也

有一些教学装备等整机产品，这个具体的产品线、型号虽然一直在

扩充，但企业为高端装备提供核心部件与系统的基本业务结构没有

偏移。企业收入结构【企业的运控部件与系统类产品的应用领域】

却有发生一些演变，23年上市前后企业营收中，来自3C自动化加工

设备领域收入占比较高；随着这几年的发展，25年公司收入来自3C

自动化加工设备的占比逐渐下降到约20%，来自数控机床与工业激

光设备的收入增长到35%以上，来自半导体/泛半导体领域的收入增

长到20%+；而且从今年的情况来看，来自数控机床、半导体/泛半

导体这样微纳加工精度的高端装备的收入占比预计还会有持续的

提升。

2、业界有消息称，公司对于光模块耦合设备的电控解决方案的市

场占有率较高，这个是不是前述的“发生了一些积极的变化”的领

域？

（李泽源先生）公司对于光模块耦合设备的电控系统的解决方

案在市场上的认可度确实较好。公司与几个主要耦合机企业都是很

好的合作伙伴，目前技术、商业合作都比较顺畅。

不过前面提到的积极变化不只是光模块的耦合设备领域。数控

机床，特别是一些中高端的数控机床目前的态势也是积极。

3、光模块耦合设备这个领域有明确的预期吗？这段时间市场对光

模块的预期很高。

（李泽源先生）收益由AI的发展推动，市场对于光模块的预期

确实非常高，这个大预期也一路反馈到相关的生产加工设备，同样



也对这些设备内的电控部件有一定的积极影响，固高作为企业，也

确实感知到较高的热度，同时也积极地配合客户的备货、调试机器

从而适应下游的需求。

我们的业务与技术支持一线人员反馈自身的体感，觉得这几年

的光模块耦合加工设备可能是个百亿级的细分领域，这里面的电控

可能是个数亿元、或者十亿元级的细分领域。但这个数字仅供大家

参考，各位机构投资者应该有更准确的信息来源，以市场上的准确

调研数据为准。

固高更多的是融入市场、响应需求、尽心尽力服务好客户，争

取在这个细分领域里获取更好的回报。

4、在光模块耦合设备电控系统这个领域，公司的竞争力是什么，

能长期保持吗？

（李泽源先生）实际上光模块是一个已经长期存在的产品，之

前十多年中，许多光纤宽带也有光模块，只是之前的产品要求没当

下高。

如今伴随AI的发展，带宽已经提到800G，还在向1.6T以及更高

演化，在这种情况下，光模块本身的耦合加工精度提高非常多。

当下光模块耦合加工精度基本达到20~50纳米级别了。我们目

前在微米、亚微米、纳米加工精度的一些装备控制上有较好的技术、

产品、应用积累，相较于之前的耦合设备，当下的产品特性更加符

合公司的定位。

（李小虎先生）实际上光模块耦合设备在公司体系中归口在泛

半导体，公司在这个机型上大约在三年前就开始缓慢介入。除了耦

合，光模块加工也会同步用到共晶机、固晶机、贴片机，公司在这

些方向都有不错的解决方案，也都归口在泛半导体这个类别下。

从公司自身的能力结构来说，此类十多个纳米、数十个纳米精

度的机电设备是很匹配公司能力的市场领域。

5.公司在光模块领域的具体业务是什么？市场地位如何？公司在

光模块领域的核心技术和竞争优势是什么？

我们主要服务于光模块的生产制造设备，特别是高精度耦合设

备。AI算力的爆发驱动数据中心对高速率光模块的需求激增。这些

高速率光模块的制造对精度的要求极高，800G要求正负20多纳米，



1.6T要求正负10纳米以内。我们的优势主要体现在长期的技术积累

和对纳米级精度的掌控能力。要做到稳定的纳米级耦合精度，并非

短期能实现，这需要深厚的算法和工艺积累。在能达到这一精度级

别的国产方案中，我们的市场地位领先。尤其在国内市场，考虑到

海外供应商的供应和服务受限，我们在高精度控制方案上的国产替

代优势非常明显。

5、在光模块耦合设备电控领域，主要竞争对手是谁？我们的优势

在哪里？

在加工800G以上设备的电控领域，目前主要是我司、ACS，

Aerotech也有一些业务。

首先，我司在产品的性能、功能上要与国际同行看齐，甚至有

些部分还要做得更好一些才行；相对国际同行，我们距离市场更近，

能够提供更好的支持服务。另外，地缘博弈、供应安全也在客观上

对我们的业务扩展有促进作用。

6、对于光模块耦合设备电控业务的持续性怎么看？

（李泽源先生）从一线体感来说，今年与明年应该都会不错。

（李小虎先生）回到我们企业自身角度来看，我司应该说持续

关注的是以数控、半导体/泛半导体为代表的高端微纳伺服加工装

备领域。这个高端装备及其电控部件与系统可能是继通用自动化装

备后又一个持续五年、十年的中长期的行业贝塔；这个历程在欧洲、

北美、日韩等工业强国中都经历过。从这个角度来讲，我们觉得光

模块的加工设备可能是这个中长期行业趋势中的一个阶段性热点，

更大更长远的趋势性机会还是嵌入在中国40万亿制造业高端化、智

能化结构转向大趋势内的微纳高端装备、装备核心部件与系统领域

的机遇。

7、公司光耦合设备电控的产能如何？

我们控制器一般保持在一周内交货。伺服驱动器目前稍紧张，

但也能保持2周交货。供应链还是比较顺畅的。

我司目前产能没有出现明显的瓶颈。

8、除了光模块，公司在哪些领域还有哪些布局？整体业绩预期如



何？

半导体装备领域，我们的部件与系统应该是对于前道晶圆加工

主要工艺设备、后道封测设备都有所覆盖。

但高端装备领域确实天然存在商业变现周期长的特点。

刚提到的耦合机确实主要在光模块生产中使用，但固晶、贴片

这些实际上也是典型的芯片后封装设备。公司近三五年来自半导体

/泛半导体设备领域的营收保持了持续成长；后道封测设备的批量

应用稳定增长，晶圆制造设备（如量测设备、CVD等）在25年实现

了千万元规模的收入，我们也看好其未来几年的成长性。从企业自

身体感来看，大陆地区半导体/泛半导体设备领域的电控可能有两

三百亿的规模；再考虑到类似数控机床也存在数百亿的数控系统市

场，我们觉得以半导体设备、数控机床为代表的高端装备领域的电

控仍然存在良好的成长空间。

另外类似机器人、桌面五轴机床、生物医疗设备等领域，运控

部件与系统预期也拥有很好的机会。

附件清单（如有） 无
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